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第 13 回 微細加工 EXPO 出展のご案内 

 

ダイベア株式会社は、東京ビッグサイトにて開催される「第 37 回 ネプコン ジャパン -エレクトロニクス 開発・実装展- 

内 第 13 回微細加工 EXPO」に、新製品の超⾼精度軸受「ＰＲＥＣＩＬＥＮＣＥ®」を出展いたします。 
 

■ 出展概要  

ダイベアは最先端の技術を生かし、「地球のため、世の中のため、お客様のため」となる超⾼精度軸受を提供しています。

本展示会では、「驚異の精度 ベアリング界の最⾼峰 設備の性能を極める！」をテーマに、カーボンニュートラルにも 

貢献する NRRO 低減と低昇温を実現した PRECILENCE®（プレシレンス）を提案いたします。 
 

■ 出展製品  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■ 展示会開催概要  

会 期      2023 年 1 月 25 日(水)～27 日(金)  3 日間 

開場時間    10：00～17：00 

会 場       東京ビッグサイト (〒135-0063 東京都江東区有明 3-11-1) 

          ダイベア株式会社は、東館 1～3 ホール 『18-30』ブース 

主 催       RX Japan 株式会社 

※ご来場は、右記の『e 招待券』をお持ちください 

 

この機会に「最高精度」の回転性を誇る、超高精度ベアリング「ＰＲＥＣＩＬＥＮＣＥ®」の魅力をぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

２０２3 年 1 月吉日 

ダ イ ベ ア 株 式 会 社 

展示品：超⾼精度軸受 + 超⾼精度スピンドル(N・S・S 社製) 

 

 

製品名：PRECILENCE® 

精度について、本気で考えたベアリング。 

 

e 招待券 

会期中は、弊社ブースにて困り事相談会を開催いたします。 

 

 

 


